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１．概要（Summary） 
 耐湿性に課題のある機能性セラミックス粉末に、ALD成

膜装置を用いて無機物のコーティングを行い、粉末の機

能劣化を抑制することを検討したい。 
 原理的に ALD 装置で粉末への成膜が可能なのかどう

か、成膜上の問題点（たとえば、成膜可能な材料、どれぐ

らいの量を成膜できるのか等）について意見交換をおこな

った。さらに、実証実験を行うために検討すべき情報、粉

末劣化評価に必要な実験条件と成膜厚みの評価につい

ての技術相談を行った。 
 
２．実験（Experimental） 

 
＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 
＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 
 

４．その他・特記事項（Others） 
  なし。 
 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
  なし。 
 
６．関連特許（Patent） 
  なし。 
 


